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摘要(译)

一种用于有机电致发光元件的填充材料，由在25℃下为液体的树脂组合
物形成，并且包含有机金属化合物和数均分子量为300以上且小于20,000
的烃聚合物，以及碘值小于40g / 100g且不具有极性基团，其中与氮化硅
的接触角为10至40度，并且在85℃下加热1小时后除水分之外的除气量
为500ppm或在甲苯当量方面较少，以及使用该方法密封有机电致发光元
件的方法。
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